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(57) Abstract: The invention relates to an electronic module (1) comprising at least one circuit carrier (3) coated on both sides with 
an electroconductive material and fined with a first group of electronic components (2, 2*) for forming a user interface and a second 
group of electronic components (4, 4) for forming a computing and control module. The invention also relates to a method for 
producing one such module (1). According to said method, the components (2, 2', 4, 4 1 ) are carefully arranged respectively on the 
cover side (5) and on the appliance side (7) of the module (1) in such a way that the design and function of the module (1) can be 
completely unrelated. In order to reduce the production costs of the inventive module, printed circuit boards coated on both sides 
are used as circuit carriers (3) that are free of STH through-connection points. According to the inventioruhe signal transmission is 
carried out via plug-in elements (8), lateral elements (9), and through-connection elements (10). \ 
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(57) Zusammenrassung: Die vorliegende Erfmdung belrifft eine elektronische Baugruppe (1), die zumindesl einen zweiseitig mit 
einem elektrisch leitfahigem Material beschichteten Schaltungstrager (3) aufweist, wobei der SchaJltungstrager mit einer ersten 
Gruppe elektronischer Bauteile (2, 2') zur Gestaltung einer Benulzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elektronischer Bau- 
teile (4, 4') zur Gestaltung eines Rechner- and Steuermoduls bestuckt ist; die Erfmdung betrifft femerein Verfahren zur Herstellung 
einer solchen Baugruppe (1). Dabei kann durch eine geschickte Anordnung der Bauteile (2, 2\ 4, 4*) jeweils aaf der Blendenseite (5) 
und der GerMteseite (7) der Baugruppe (1) eine vollstSndige Entkopplung von Design and Funktion der Baugruppe (I ) erreicht wer- 
den. Urn die Herstellungskosten der erfindungsgemfissen Baugruppe zu reduzieren, werden zweiseitig bochichtete Leiterplatten als 
Schaltungstrager (3) eingesetzt, die frei von STH- Durchkontaktierungsstellen sind, wobei erfindungsgernlss die SignalUbertragung 
Uber Steckelemente (8), Seitenelemente (9) und Durchkontaktierungselemente (10) erfolgL 



